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产品名称 2024成都国际工业博览会CDIIF（简称“成都工
博会”）

公司名称 展会咨询

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市奉贤区海坤路1号1幢

联系电话 13761483430 13761483430

产品详情

2024成都国际工业博览会CDIIF

时间：2024年4月24-26日

地点：中国西部国际博览城（成都市双流区天府新区福州东段88号）

主办单位：德国汉诺威展览有限公司|汉诺威米兰展览（上海）有限公司

东浩兰生（集团）有限公司|上海工业商务展览有限公司

80000㎡展览面积 900家参展企业 60000人次观众

落幕不散场，期待与您再次相遇

4月28日，为期三天的成都国际工业博览会落下帷幕，造物工场提供从创意到设计、从方案到产品的一站
式硬件创新解决方案，三天来吸引了众多观展人员驻足，赢得了人士、业界伙伴的高度认可。

此次展会造物工场展出了方案设计IDH、CAD设计和BOM方案技术等多项硬件创新设计服务，帮助解决
专精特新企业、创新创业企业、高校等在产品开发过程中面临的问题和痛点。



方案设计IDH专注应用研发、程序开发，为客户提供多种成熟的设计与制造解决方案，包括电子产品、
模块、底板、核心板、整版个性化定制，快速实现产品落地。CAD设计致力于高速、高密、高可靠性
PCB 设计，坚持系统化设计为先，打造产品性能、成本和周期优解决方案，其中包含：PCB设计培训、
诊断，SI 信号完整性分析，EMC 问题诊断、分析设计，封装库设计、管理咨询等服务。BOM方案技术以
“智能、全面、快速、成本”为核心诉求，依托积累的千万级数据，提供集技术、成本、交付于一体的
产品 BOM 技术解决方案。

展会期间，造物工场方案设计首席专家赖少准接受了工控网的采访，他表示，造物工场致力于建立客户
创意与行业之间的桥梁，弥补客户设计能力和资源有限的薄弱环节，依托金百泽科技20余年的行业深耕
，一站式集成设计与制造，为客户提供全程的技术支持，包括系统定制、内核裁剪、驱动开发、SDK定
制、开发环境的提供与搭建、应用程序的调试、白盒测试等全景式技术服务，同时帮助客户降低面临的
开发风险和成本，实现快速、高效、高质量的科技创新产品落地。

未来，造物工场将继续秉持“用匠心链接科技与艺术”的初心和承诺，进一步发挥自身优势，为工业控
制领域高质量发展助力。

造物工场简介

集成工业设计与硬件方案设计，以IDH、CAD及BOM方案技术为核心，涵盖硬件设计、软件设计、工业
设计、BOM设计等服务，提供从创意到设计、从方案到产品的一站式硬件创新解决方案。

集成设计、工程与制造，使新产品的开发变得快速、可靠，让创新更简单。
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